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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月9日(2014.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
マクロピンハイブリッド相互接続アレイ（１０）を形成する方法であって、
ただ１つのほぼ平坦な単体のはんだ付け可能なバンプ下地金属（ＵＢＭ）層（１６）を備
える結晶アノードアレイ（１８）と、セラミック基板（１４）とを用意し、
前記アレイ（１８）及び前記基板（１４）が共に接合される各領域内で局所歪みを減少さ
せるコンプライアントマイクロピンハイブリッド相互接続（１２）構成を介して前記アレ
イ（１８）及び前記基板（１４）を共に接合し、熱暴走中の力学的歪みが、結晶アノード
アレイを相互接続に接合しマクロピンハイブリッド相互接続アレイを形成するためのはん
だボンディングを用いて生じる歪みより低くとどまるようになっている
ことを含んでなる方法。
【請求項２】
結晶アノードアレイ（１８）及びセラミック基板（１４）を備えるマクロピンハイブリッ
ド相互接続アレイ（１０）であって、前記アレイ（１８）及び前記基板（１４）が、１を
超える大きい高さ対幅のアスペクト比を有する相互接続（１２）幾何形状を介して共に接
合され、前記相互接続（１２）を前記結晶アノードアレイ（１８）に固定する前記継手は
、無はんだである、マクロピンハイブリッド相互接続アレイ（１０）。
【請求項３】
前記相互接続（１２）が、銅ピラー、金スタッドバンプ、金めっきピラー、及びそれらの
組み合わせのうち１つ以上を含む、請求項２記載のマクロピンハイブリッド相互接続アレ
イ（１０）。
【請求項４】
前記相互接続（１２）を前記結晶アノードアレイ（１８）に固定する前記継手が、ただ１
つのほぼ平坦な単体のはんだ付け可能なバンプ下地金属構造（１６）を備える、請求項２
記載のマクロピンハイブリッド相互接続アレイ（１０）。
【請求項５】
前記相互接続（１２）を前記基板（１４）に固定する前記継手が、はんだ継手、圧着継手
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、接着剤エポキシ樹脂継手、及びそれらの組み合わせのうち１つ以上を含む、請求項２記
載のマクロピンハイブリッド相互接続アレイ（１０）。
【請求項６】
結晶アノードアレイ（１８）及びセラミック基板（１４）を備えるマクロピンハイブリッ
ド相互接続アレイ（１０）であって、前記アレイ（１８）及び前記基板（１４）が、コン
プライアントマイクロピンハイブリッド相互接続（１２）構成を介して共に接合され、熱
暴走中の前記アレイ（１８）と前記相互接続（１２）の間の力学的歪みが、結晶アノード
アレイを相互接続に接合しマクロピンハイブリッド相互接続アレイを形成するためのはん
だボンディングを用いて生じる歪みより低くとどまるようになっている、マクロピンハイ
ブリッド相互接続アレイ（１０）。
【請求項７】
前記相互接続（１２）が、銅ピラー、金スタッドバンプ、金めっきピラー、及びそれらの
組み合わせのうち１つ以上を含む、請求項６記載のマクロピンハイブリッド相互接続アレ
イ（１０）。
【請求項８】
前記相互接続（１２）を前記結晶アノードアレイ（１８）に固定する前記継手が、ただ１
つのほぼ平坦な単体のはんだ付け可能なバンプ下地金属構造（１６）を備える、請求項６
記載のマクロピンハイブリッド相互接続アレイ（１０）。
【請求項９】
前記相互接続（１２）を前記基板（１４）に固定する前記継手が、はんだ継手、圧着継手
、接着剤エポキシ樹脂継手、及びそれらの組み合わせのうち１つ以上を含む、請求項６記
載のマクロピンハイブリッド相互接続アレイ（１０）。
【請求項１０】
前記相互接続（１２）が、１を超える大きい高さ対幅のアスペクト比を有する、請求項６
記載のマクロピンハイブリッド相互接続アレイ（１０）。
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